
第2回 スマートビルディングEXPO 出展のご案内 
会期：2017年12月13日（水）～15日（金）  

弊社ブースは小間番号 4‐26（東6ホール）です   

 

出展内容 
 
・「建物の維持管理コストを削減したい」 
・「想定外の災害に強い建物にしたい（BCP)」 
・「ブランド力のある建物にしたい（収益性を上げたい）」 
といった建物の悩みに対し、お客様の資産価値向上のための「バリューアップシリーズサービス」等、 
最適なソリューションをご紹介いたします。 
 

お誘い合わせの上、ぜひ弊社ブースへお越しください。 

・ 会場： 東京ビッグサイト・東6ホール 
・ アクセス： ゆりかもめ 『国際展示場正門駅』 徒歩約3分 
         りんかい線 『国際展示場駅』 徒歩約7分 

小間番号4-26 

東6ホール 

東7ホール→ 

http://www.meccs.co.jp/top.html

